
ALL BOND UNIVERSAL®

Lichthärtendes Adhäsiv-System

79
40

20
0

Für Self-Etch, Selec  ve-Etch oder Total-Etch

DAS einzige universelle lichthärtende 
 Ein  aschen-Adhäsivsystem

Dank hohem pH-Wert (3,5) für alle dualhärtende 
Materialien geeignet – ohne den Einsatz von Ak  vatoren

Geringste Filmstärke aller Adhäsivsysteme (< 10 m)

Enthält MDP & BPDM

Das ideale Adhäsiv für die selek  ve Ätztechnik 
bei direkten und indirekten Versorgungen

Mit Self-Etch-Technik beste Verbundwerte auf Den  n
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Direkte und indirekte Zahnpräparation 

Zwei separate Schichten All-Bond Universal® au ragen 
und jede Schicht mit einer Mikrobürste gut in die Kavität 
einmassieren. Zwischen dem Au ragen der Schichten 
nicht lichthärten.  

Self-Etching-Technik (Technik A): Präpara on gründlich 
reinigen. Die Ober äche mit Wa epellet 1-2 Sekunden 
trocknen, nicht austrocknen!

1.

2. 3. 4.

Überschüssiges Lösungsmi el mit Lu bläser mindestens 
10 Sekunden verpusten, so dass keine Flüssigkeitspfützen 
verbleiben. Die Ober äche sollte glänzen, ansonsten 
die Schri e 2 und 3 wiederholen. Für 10 Sekunden 
lichthärten. 

Total-Etching-Technik (Technik B): Präpara on gründlich 
reinigen. Den n und Schmelz für 15 Sekunden ätzen, 
dann absprühen. Die Ober äche mit Wa epellet 1-2 
Sekunden trocknen, nicht austrocknen!

Mit dem Einbringen des Restaura onsmaterials gemäß 
den Anweisungen des Herstellers for ahren. 

Selec ve-Etching-Technik (Technik C): Präpara on 
gründlich reinigen. Präparierten und unpräparierten 
Schmelz für 15 Sekunden ätzen, dann absprühen. Die 
Ober äche mit Wa epellet 1-2 Sekunden trocknen, nicht 
austrocknen!


